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AN(ELCO

Compact Flash, SIM Card,
S.0. DIMM

Steckverbinder
Bauform Serie Polzahl Anschlusstechnik Bemerkung
DIN 41612 84xx, 85xx 10 bis 160 L6t, Crimp, IDC, Bauformen: B,C,D,E,F,G,H,M,Q,R und
Steckverbinder Press-Fit Sonderbauform
Metrische Steckverbinder 7200 55 bis 175 Press-Fit erflllt Compact PCI, Farbkodierungen
RM 2,0 mm erhéltlich, kundenspezifische Designs moglich
IDC - Steckverbinder 82xx, 83xx 8 bis 64 Lé&t, IDC Stift- und Federleiste, LP-Verbinder,
DIN 41651 8459 Direkt-Verbinder, UL, CSA,
kompatibel mit MIL-83503

FFC/FPC Foliensteckverbinder 62xx, 5062, 8370, 5 bis 50 SMD, DIP ZIF und LIF Versionen

68xx Kontaktierung: upside, downside, dual
Mikrominiatur Steckverbinder 50xx 10 bis 140 SMD Raster 0,5 mm, Low Profile
Fine Pitch Board to Board
Super MINI-ELMEC, 8283, 8263, 9073, 2 bis 16 L&t, Crimp, IDC RM 2,0 mm, UL, AWG #22 - #32
Board to Board/Wire 80xx
Steckverbinder
Memory Card Steckverbinder PCMCIA, MMC, SD Card, SMD, DIP Ultra Minatur, mit und ohne Auswerfer,

kundenspezifische Designs

Varicon

80xx, 82xx, 70xX, 2 bis 165

Lét, Crimp

Vierflachenkontakt AWG #18 - #30
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Steckverbinder iS4/ components
Bauform Serie Polzahl Anschlusstechnik Bemerkung
DIN 41612 A-B*/ A-C*/ A-Q-*/ 16 bis 96 L6t, Press-Fit Bauformen: B, C, Q, R
Steckverbinder A-R* gerade und 90° abgewinkelt
Metrische Steckverbinder A-2A* / A-2B*/ A-2C* 55 bis 154 Press-Fit Bauformen: A, B, C erflillen die IEC 917 und
RM 2,0 mm IEC 61076-4-101, weitere Bauformen mdglich
IDC - Steckverbinder AW*/ AWH* / AWL*/ 6 bis 64 Lét, SMD, IDC Pfostenverbinder, Stiftleiste mit Auswerfer
DIN 41651 ADI* Stiftwannen, LP-Verbinder, IC-Sockelverbinder
D Subminiatur Steckverbinder A-D* 5 bis 50 L6t, Crimp, IDC, SMD  Létkelch, THT, gerade und 90° abgewinkelt
High density Version A-HD* 15 bis 62 Lot Kontaktoberflache: Au / Sn
IP 67 - Ausfiihrung A-D*-WP 9 bis 25 L6t Hauben und Zubehor verfligbar
Stiftleisten AW-*/ AP-*/ 1 bis 80 L6t, SMD, Press-Fit 1 und 2-reihig, gerade und abgewinkelt
AWL2* / A-SL* Raster: 2,54 mm, 2,00 mm, 1,27 mm
Buchsenleisten A-BL* 2 bis 80 Lo6t, SMD, Press-Fit 1 und 2-reihig, gerade und abgewinkelt
Raster: 2,54 mm, 2,00 mm, 1,27 mm
IC + PLCC Chip Carrier Sockel A*-/ A-CC* 6 bis 84 L6t, SMD Prézisions- und Low Cost Versionen
Prézisions- u. Low Cost Versionen AW-** 2 bis 80 L6t 1 und 2-reihig, gerade und abgewinkelt
Modular Jack & A-20** / AMJ-* / A-RJ** 4 bis 8 L6t, SMD Buchsen 90°, 180° u. 47,5° Versionen: IP67,
Modular Plug A-RJ45M-* 4 bis 8 geschirmt, CAT5, CAT6 und Mehrfachbuchse
USB + IEEE1394 Steckverbinder ~ A-USB*/ A-IE* A, B u. Mini Lét, SMD verschiedene Ausfiihrungen erhéltlich
Memory Card Steckverbinder A-MMC-*/ A-SD-*/ 6 bis 68 L&t, SMD PCMCIA, SD, MMC und SIM Card
A-SIM-*/ A-PCMCIA-*
Schraubklemmleisten und A-TB* 2 bis 24 Lot Raster: 2,5 bis 19,0 mm, AWG 12 bis 30

Federklemmleisten

L6t, Press-Fit

Farben: griin / blau / schwarz / grau / rot



